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FPGA および SoC パッケージの  
T ガラス クロスの代替サブストレート材  

XCN25005 (v1.0) 2025 年 12 月 22 日 製品変更通知 - FYI 

 

概要 
この通知は、供給不足を受けて、Advanced Micro Devices, Inc. が、パッケージ サブストレートにこれまでと異なるサプラ

イヤーからの T ガラス クロス材を採用することをお知らせするものです。この変更による信頼性、形状、機能への影響はあ

りません。 

説明 
AMD FPGA および SoC のパッケージ サブストレートのコア材に使用される T ガラス クロスのサプライヤーから、供給不足

の通達がありました。T ガラス材は AI チップ製造における先進パッケージに不可欠な材料です。特に、AI アプリケーション

に牽引された CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) 製造の急速な拡大によって、T ガラスに対する需要は急増していま

す。このような需要増加はサプライヤーの製造能力を上回ることが予想され、今後数年で深刻な供給不足が生じる見込み

となっています。AMD は、これに対応するため、複数の代替サプライヤーと協力して供給不足の回避に取り組んでいます。. 

変更されるサブストレート材はコア材に使用される T ガラス クロスです。新しいガラス クロス コア材を使用したパッケージ

の信頼性、寸法、形状、および機能に変更 (差異) はありません。パッケージ外寸変更はありません。パッケージ外形寸法

図にも変更はありません。

該当製品 
この変更は表 1 に示すデバイスに該当します。 
 
表 1: 該当デバイス 

デバイス パッケージ  デバイス パッケージ 
XCVH1542 LSVA4737  XCVP1702 VSVA5601 
XCVH1582 LSVA4737  XCVP1802 VSVA5601 
XCVH1742 LSVA4737  XCVP2802 VSVA5601 
XCVH1782 LSVA4737  XCVU19P FSVA3824 
XCVM2502 VSVI1760  XCVU19P FSVB3824 
XCVP1052 SBVJ1369  XCVP1902 VSVA6865 
XCVP1802 LSVC4072  XCVP1902 VSVB6865 
XCVP2502 VSVA5601  XCVP1702 VSVA3340 

 

キーデートおよび注文情報 
AMD は、2026 年 2 月から新しい T ガラス クロス サブストレートを使用した製品の出荷を開始します。 
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品質評価データ 

品質評価データは、ご要望に応じて提供します。 

お問い合わせ 
この通知に対する回答は必要ありません。 

 

重要なお知らせ: AMD カスタマー通知 (XCN、XDN、Quality Alert) リリースのお知らせは、サポート ウェブサイト 
(https://docs.amd.com/home) から e-mail で受け取ることができます。アカウントご登録後、資料とデザイン アドバイザリ 
アラートにカスタマー変更通知が含まれるようにカスタマイズしてください。AMD サポート サイトでは、指定された製品に関

する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取るできるサービス

を提供しています。登録方法は、アンサー 18683 を参照してください。 

 

改訂履歴 
次の表に、この文書の改訂履歴を示します。  

日付 バージョン 変更内容 
2025 年 12 月 22 日 1.0 初版 

 

 

 

 

  

https://docs.amd.com/home
http://www.xilinx.com/support/answers/18683.htm
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お読みください: 重要な法的通知 

本資料に掲載されている情報は情報提供のみを目的としており、技術的に不正確な情報、省略、誤植を含む可能性があり

ます。ここに記載の情報は、製品およびロードマップの変更、コンポーネントとマザーボードのバージョン変更、新しいモデル

や製品のリリース、製造業者の違いによる製品の差異、ソフトウェア変更、BIOS のフラッシュ、ファームウェア アップグレー

ドなどを含む (ただしこれに限定されない) 多くの理由によって変更される場合があり、不正確となる可能性があります。い

かなるコンピューター システムにも完全に防止または軽減できないセキュリティの脆弱性のリスクが存在します。AMD は、

情報の更新、または修正や改訂について一切の義務を負わないものとします。ただし AMD は本情報を改訂してその内容

を随時変更する権利を有し、その改訂または変更に関して通知する義務は負いません。本情報は「現状有姿」で提供され

ます。AMD は本書の内容について一切の表明も保証も行わないものとし、本情報の不正確さ、誤り、省略について一切の

責任を負いません。また、AMD は非侵害性、商品性、または特定目的適合性に関する黙示的保証を行わないものとします。

AMD は本資料に含まれる情報の使用に起因する依存、直接、間接、特別、または結果的な損害に対して、AMD が当該の

損害の可能性を知らされていた場合であっても、責任を負うことはありません。 
 
自動車用アプリケーションの免責条項 
オートモーティブ製品 (製品番号に「XA」が含まれる) は、ISO 26262 自動車用機能安全規格に従った安全コンセプトまたは余剰性の機

能 (「セーフティ設計」) がない限り、エアバッグの展開における使用または車両の制御に影響するアプリケーション (「セーフティ アプリ

ケーション」) における使用は保証されていません。顧客は、製品を組み込むすべてのシステムについて、その使用前または提供前に安

全を目的として十分なテストを行うものとします。セーフティ設計なしにセーフティ アプリケーションで製品を使用するリスクはすべて顧客

が負い、製品責任の制限を規定する適用法令および規則にのみ従うものとします。 
 

© Copyright 2025 Advanced Micro Devices, Inc. AMD, the AMD Arrow logo, Versal、およびその組み合わせは 
Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。本書に使用されているその他の製品名は、識別のみを目的としたものであり、

各社の商標である場合があります。 
この通知は参照用として、英語版 (XCN25005、バージョン 1.0、2025 年 12 月 22 日リリース) を翻訳したものです。 
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